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ZYSTEMS INTEGRATION 2011
Mikrosystemtechniklésungen im Gebaude der Zukunft - Effizienz,
Komfort, Mobilitat

Sehr geehrte Damen und Herren,

intelligente Mikrosysteme sind Motor flr den Fortschritt in vielen Bereichen,
wie der Prozessautomation oder der Automobilindustrie. Die Integration
von Mikrosystemen in Produkte des alltdglichen Lebens ist eine wesentliche
Vorraussetzung, um drangende Zukunftsfragen nach umweltbewusster Mo-
bilitdt, einer nachhaltigen Produktion oder nach energieeffizienten Wohn-
konzepten zu beantworten.

IVAM beschéftigt sich konkret mit diesen Fragen und thematisiert deshalb
mit der Veranstaltungsreihe XYSTEMS INTEGRATION Industrielésungen fur
eine nachhaltige Produktion und energieeffiziente Produkte. Gastgeber des
diesjahrigen Symposiums ist die ELMOS Semiconductor AG in Dortmund,
einer der weltweit fuhrenden Anbieter von Systemldsungen auf Halbleiter-
basis.

In Verbindung mit spannenden Gastbeitrdgen von Unternehmen aus den
Bereichen Sensorik, Energietechnik und Automotive werden Trends und
Entwicklungen fiir Mikrosystemtechniklésungen im Gebdude der Zukunft
vorgestellt. Dabei gilt es, hochaktuelle Fragestellungen zu beantworten,
welche von der Effizienz Gber den Komfort bis hin zur Mobilitat reichen.

Im Anschluss an das Fachprogramm kénnen Sie sich bei ELMOS personlich
von den hochmodernen Produktionsmdéglichkeiten im Rahmen einer

Besichtigung liberzeugen.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

Dr. Anton Mindl
ELMOS Semiconductor AG

Dr. Uwe Kleinkes
IVAM Fachverband fiir Mikrotechnik

Veranstaltungsort: Veranstaltungsorganisation:

ELMOS Semiconductor AG
Heinrich-Hertz-StraBe 1
44227 Dortmund

Tel.: 0231 7549 0

IVAM Fachverband fiir Mikrotechnik
Joseph-von-Fraunhofer-Straf3e 13
44227 Dortmund

Tel.: 0231 9742 169

Fax.: 0231 9742150

VERANSTALTUNGS - PROGRAMM

Donnerstag, 16.Juni 2011

10.20 Uhr Dr. Uwe Kleinkes IVAM Fachverband fiir Mikrotechnik

Dr. Anton Mindl ELMOS Semiconductor AG

BegriiBung

Karl-Uwe Biitof, Ministerium fiir Wirtschaft, Energie,

Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Session 1: Effizienz

10.40 Uhr Ambient Intelligence: Neue Chancen fiir die Prozess- Klaus Scherer
optimierung in Raumen und Gebauden Fraunhofer-inHaus-Zentrum
11.00 Uhr MST-L6sungen in Brennstoffzellen: Basis fiir effiziente Ulrich Platthaus
Energieanwendungen in der Zukunft 3M Deutschland GmbH
11.20 Uhr Effizienzsteigerung durch neue Entwarmungskonzepte Dr. Ralf Behrensmeier
beim Aufbau von LED Leuchtmitteln TURCK duotec GmbH
11.40 Uhr Smart Heating im Geb&dude der Zukunft - effiziente Christian Faust
& intelligente Integration von Heizung, Kiihlung, Vaillant GmbH
Liftung, Stromerzeugung
12.00 Uhr Mittagspause

Session 2: Komfort

13.20 Uhr »Infrarotsensorik wird digital” Wolfgang Schmidt
Digital Chips in Sensoren fiir Energiespar-Anwendungen Excelitas Technologies GmbH & Co. KG
13.40 Uhr Die Gebaudeautomation im Kontext neuer energetischer Roland Seifert
S e M GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
14.00 Uhr Nahtloses Entertainment - Multimediainhalte jederzeit und Dominique Seydel
liberall konsumieren Fraunhofer-Einrichtung fiir Systeme der Kommunikationstechnik ESK
14.20 Uhr Kaffeepause

Session 3: Mobilitat

15.00 Uhr Visionen von IT-Sicherheit in der Mobilitat Matthias Kiister

ESCRYPT GmbH - Embedded Security
15.20 Uhr Electric Car’s triple Play Karl-Josef Kuhn

Siemens AG

Corporate Technology
15.40 Uhr Energieeffiziente Mikrosystem-Sensorik Andreas Nebeling

ELMOS Semiconductor AG

16.00-17.00 Uhr  Fiihrung ELMOS



